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(54) CHẾ PHẨM NHỰA EPOXY LỎNG, VẬT LIỆU DÁN CHÍP VÀ KEO DÁN 
CHỨA CHẾ PHẨM NÀY

(57)  Sáng chế đề cập đến chế phẩm nhựa epoxy lỏng có đặc tính chảy tốt của chế phẩm 
nhựa epoxy ngay cả khi chế phẩm này chứa chất độn vô cơ và có thời hạn sử dụng dài 
bằng cách ngăn ngừa sự tăng độ nhớt trong khi bảo quản. Chế phẩm nhựa epoxy lỏng này 
chứa: (A) nhựa epoxy lỏng; (B) chất hóa rắn là sản phẩm cộng epoxy của hợp chất amin 
hoặc là hợp chất imidazol được bao vi nang; (C) chất độn vô cơ; (D) triisopropyl borat; và 
(E) nhựa phenol, khác biệt ở chỗ, 100 phần khối lượng của chế phẩm này chứa thành phần 
(C) với lượng nằm trong khoảng từ 20 đến 65 phần khối lượng, thành phần (D) với lượng 
nằm trong khoảng từ 0,02 đến 0,15 phần khối lượng và thành phần (E) với lượng nằm 
trong khoảng từ 0,3 đến 15,0 phần khối lượng. Sáng chế còn đề cập đến vật liệu dán chip 
và keo dán chứa chế phẩm nêu trên.
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